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Cobots ermdglichen Automation in Einsatzbereichen, in denen sie bis-
lang als zu komplex oder kostspielig galt. Der kiirzlich von der Internati-
onal Federation of Robotics (IFR) veréffentlichte ,World Robotics Report
2016° skizziert die Entwicklung von kompakten, nutzerfreundlichen,
kollaborativen Robotern und deren Einfluss auf die gesamte industrielle
Automation.
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Seitdem man sich mit dem Inneren der Lotstellen und auch mit Lotstellen
unter Bauteilen intensiver beschiftigt, werden die automatischen Ront-
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3D-Design in Cadence Allegro / OrCAD — weil ein Bild
(bzw. ein 3D-Screeshot) mehr sagt als 1000 Worte.

Weitere Informationen:
info@FlowCAD.de oder
+49894563-7770
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